TSMC creara 8000 puestos de
trabajo para el desarrollo y
produccion de chips a 3 nm

TSMC esta expandiendo rapidamente sus operaciones en Taiwan, y
eso incluye un expandir su centro de investigacién en el que
desarrollara el proceso litografico de 3 nm, que haria su
irrupcién en el mercado en torno a 2022-2023.

Este centro de I+D contratara a otros 8000 ingenieros segun ha
indicado la compafia, para investigacién del proceso en si y
la técnicas de produccién.

Es el colofdén del gasto de 50 000 millones de ddélares que
lleva invertidos TSMC en procesos litograficos avanzados en
los Ultimos cinco afios, lo que incluye también otros elementos
como la creacidn de las herramientas y productos quimicos para
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generar las peliculas litograficas con las que se crean las
capas de cada oblea.

El centro de investigaciodon en el que trabajaran es en el del
norte de Taiwan, si bien la fabrica de produccién a 3 nm se
situara en el Campus Cientifico del Sur de Taiwan. El proceso
de produccibén a este nivel tiene nuevos retos a los que hacer
frente como extender la produccidén con luz ultravioleta
extrema al maximo nuUmero de capas posibles, o diversos
defectos de origen desconocido que aparecen en la produccién
de obleas con luz UVE y que poco a poco se estan corrigiendo.

La produccion en masa de chips a 5 nm empezara en el segundo
trimestre de 2020.

Fuente: TechSpot.



